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AAccccuuTThheerrmm  
RRBBSS  

FFuullllyy  AAuuttoommaatteedd  RRaappiidd  TThheerrmmaall  BBaakkiinngg  SSyysstteemm  
  
AApppplliiccaattiioonn::  RRaappiidd  tthheerrmmaall  rraammpp  pphhoottoommaasskk  ssyysstteemm  lliikkee  ssiilliiccoonn  wwaaffeerr’’ss 
  
In Brief:  BByy  rreedduucciinngg  tthhee  rraammpp  ttiimmee  ttoo  tteemmppeerraattuurree  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  ccoonnttrraasstt  ppeerrffoorrmmaannccee  ccaann  
bbee  aacchhiieevveedd,,  RRaappiidd  tthheerrmmaall  rraammppiinngg  ooff  tthhee  pphhoottoommaasskk  rreedduucceess  vvaarriiaattiioonnss  iinn  llaatteerraall  aacciidd  ddiiffffuussiioonn  iinn  tthhee  
ccrriittiiccaall  8800--112200ooCC  tteemmppeerraattuurree  rraannggee  dduurriinngg  rraammpp..  MMeecchhaanniissmmss  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  aarree  uunnddeerr  rreevviieeww.. 
 

Heater-1 (42sec, 250deg.C) -> Heater-2 (300sec, 130deg.C) -> Cooling (600sec)
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Features and Benefits 

 
Feature Benefit 
Rapid Ramp Rate • Improves overall contrast performance  
Multi-plate Design  • All masks have same signature  

• Eliminates “matching” of bake modules 
• Increased Throughput 

Dynamic Temperature Control • Thermal sink capability improves process control by placing          
constant load on heat array allowing better control/uniformity  

Multizone Design  • Compensate for variations in heating pattern density   
• Increased temperature uniformity 
• Temperature profile capability 

 




